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I.5.

I.4.

I.1.

See the notice on TED website 442207-2017 - Result
Italy-Pisa: Microelectronic machinery and apparatus and microsystems
OJ S 213/2017 07/11/2017
Contract award notice
Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

Name and addresses
Official name: Scuola Superiore Sant'Anna
Postal address: Piazza Martiri della Libertà 33
Town: Pisa
NUTS code: ITI17 Pisa
Postal code: 56127
Country: Italy
Contact person: U.O. Provveditorato
E-mail: infogare.prov@santannapisa.it
Telephone: +39 050883585

:Internet address(es)
Main address: http://www.santannapisa.it/it
Address of the buyer profile: http://www.santannapisa.it/it/concorsi-selezioni-gare

Type of the contracting authority
Body governed by public law

Main activity
Education

Section II: Object

Scope of the procurement

Title
Procedura aperta, svolta in modalità telematica, per la fornitura di una macchina per lo scavo 
a livello di wafer di silicio a favore della Scuola Superiore Sant'Anna.

Main CPV code
31712000 Microelectronic machinery and apparatus and microsystems

Type of contract
Supplies

Short description
Procedura aperta, di rilievo comunitario, svolta in modalità telematica ai sensi dell'art. 58 del D.
Lgs. 50/2016, per la fornitura di una macchina per lo scavo a livello di wafer di silicio a favore 
della Scuola Superiore Sant'Anna.

Information about lots
This contract is divided into lots: no

https://ted.europa.eu/en/notice/-/detail/442207-2017
mailto:infogare.prov@santannapisa.it?subject=TED
http://www.santannapisa.it/it
http://www.santannapisa.it/it/concorsi-selezioni-gare
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II.2.4.

II.2.3.

II.2.

II.1.7. Total value of the procurement
Value excluding VAT: 360 275,50 EUR

Description

Place of performance
NUTS code: ITI1 Toscana
Main site or place of performance: Scuola Superiore Sant'Anna (TeciP Institute) Via G. 
Moruzzi 1 — 56127 Pisa (Italia).

Description of the procurement
Oggetto dell'appalto è la fornitura di una macchina per lo scavo a livello di wafer di silicio. La 
descrizione esatta dell'apparecchiatura, della finalità dell'acquisto, le specifiche tecniche, 
funzionali e di processo, nonché, in parte, di fornitura, sono riportate nell'allegato al 
Disciplinare di gara denominato Technical Specifications.

Award criteria
Quality criterion - Name: Offerta Tecnica Qualitativa da valutarsi con i criteri stabiliti nel 
Disciplinare di gara / Weighting: 36 %
Quality criterion - Name: Offerta Tecnica quantitativa da valutarsi con i criteri stabiliti nel 
Disciplinare di gara / Weighting: 49 %
Price - Weighting: 15 %

Information about options
Options: no

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: 
no

Additional information

Section IV: Procedure

Description

Type of procedure
Open procedure

Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no

Administrative information

Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 146-301298

Information about termination of dynamic purchasing system

Information about termination of call for competition in the form of a prior information 
notice

Section V: Award of contract

https://ted.europa.eu/en/notice/-/detail/301298-2017
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VI.3.
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V.2.4.

V.2.3.

V.2.2.

V.2.1.

V.2.

Title:
Procedura aperta, svolta in modalità telematica, per la fornitura di una macchina per lo scavo 
a livello di wafer di silicio a favore della Scuola Superiore Sant'Anna

A contract/lot is awarded: yes

Award of contract

Date of conclusion of the contract
02/11/2017

Information about tenders
Number of tenders received: 2
Number of tenders received from SMEs: 2
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 2
The contract has been awarded to a group of economic operators: no

Name and address of the contractor
Official name: G. Gambetti Kenologia Srl
Postal address: Via Alessandro Volta 27
Town: Binasco
NUTS code: ITC4C Milano
Postal code: 20082
Country: Italy
Telephone: +39 0290093082
Fax: +39 029052778
Internet address: http://www.gambetti.it/
The contractor is an SME: yes

Information on value of the contract/lot
Initial estimated total value of the contract/lot: 362 813,00 EUR
Total value of the contract/lot: 360 275,50 EUR

Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

Additional information
La Scuola Superiore Sant'Anna, con Provvedimento del Direttore Generale n. 283 del 
28.7.2017, ha indetto la presente gara aperta per l'affidamento della fornitura di una macchina 
per lo scavo a livello di wafer di silicio a favore della Scuola Superiore Sant'Anna — CIG: 
7125541672 — CUP: D58I15000190009.
La procedura di scelta del contraente si svolge in modalità telematica e tutta la 
documentazione di gara, ai fini della partecipazione, è disponibile sul Sistema Telematico 
Acquisti Regionale della Toscana (START) — Scuola Superiore Sant'Anna e Scuola Normale 
Superiore, accessibile all'indirizzo  Le offerte https://start.e.toscana.it/santannanormale/
dovranno essere formulate dagli operatori economici e ricevute dall'Amministrazione 
aggiudicatrice esclusivamente per mezzo dello stesso sistema START.
La descrizione esatta della apparecchiatura e le rispettive specifiche tecniche, funzionali e di 
processo, nonché, in parte, di fornitura, sono riportate nel capitolato tecnico.

http://www.gambetti.it/
https://start.e.toscana.it/santannanormale/
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VI.5.

VI.4.1.

VI.4.

Il Disciplinare di gara riporta le modalità di partecipazione, presentazione delle offerte, 
aggiudicazione della fornitura, e, in parte, di esecuzione del contratto. È inoltre parte dei 
documenti di gara il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI) e 
relativo allegato. I modelli e le schede per le dichiarazioni amministrative e di offerta, richiamati 
dal Disciplinare, completano la documentazione di gara.
Il contratto derivante dall'aggiudicazione sarà stipulato a corpo.
La fattura dovrà essere emessa in formato elettronico, eccetto che per operatori esteri, 
secondo le disposizioni di legge vigenti in Italia.
Ai sensi del Decreto MIT 2.12.2016 pubblicato in GURI n. 20 del 25.1.2017, l'aggiudicatario 
dovrà rimborsare alla Stazione Appaltante,entro 60 giorni dall'aggiudicazione definitiva, le 
spese sostenute da quest'ultima per la pubblicazione dell'estratto del bando e dell'avviso di 
aggiudicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e su 2 quotidiani locali e 2 
nazionali.
La Stazione Appaltante ha stimato una spesa pari ad 2 226,98 EUR, IVA inclusa.
Responsabile del procedimento: dott. Mario Toscano.
Per ulteriori e dettagliate informazioni si rinvia al Disciplinare ed agli altri atti di gara.

Procedures for review

Review body
Official name: Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
Postal address: Via Ricasoli 40
Town: Firenze
Postal code: 50122
Country: Italy
Telephone: +39 055267301
Fax: +39 055293382

Date of dispatch of this notice
03/11/2017


